- PTs8C Lol
. Hlavm vlastnostl ghopro

Hlinikovd konstrukce zajistuje pevnost a stabilitu

Snadn pristup / servis krytu | pro rychlou vyménu nebo
g upgrade disku

Tésnéni ramu gumovym konstrukce navrzend
tésnénim odolnost dle standardu |P65

Komplexni oboustrannd ctecky MSR, otisk prstd,
podpora montaze periferii iButton, RFID a 2D scannery

Podpora displejo 12(:(12"0‘1:' u;\deho displeje a

Inovativni design pro pasivni | Provoz bez ventildtoru
chlazeni (bezhluény)

moderni minimalisticky

4,8mm super tenky okraj design

sténu. 2 0% —TE
" Konfigurace &3

Intel® Elkhart Lake Intel® Alder Lake-P
Procesor Typ Celeron® J6412 i5-1235U / i3-1215U

2,0GHz(a22,60 | 1,3GHz/1,2GHz |
A GHz) (az 4,4 GHz) %

mm
(standurdne) (stcmdardne)
Bezpecnost Intel F/W Intel F/W

Konstru kce

W 15,6" 16:9 TFT LCD
m 1920 x 1080 (Full D)

% PCAP multi-touch
Dotyk (kapacitni), True-Flat
, design
3 3xUSB 3.1/ 3xUSB 2.0
: /1x Type-C (DP+PD)
Sériové 2 x RJA8 (napdjené DC
(COM) 0/5/12 V pres BIOS)
1 x Gigabit Ethernet (RJ-
45)

1x RJ11 (podpora pro 2
Zasuvka pokladni zésuvky, 12/24
V)

- Teplota bez odvodu teplcl teplota

degC
( g ) Hlim‘koV)" odlitek s
plustovimi kryty
IP65 (predm anel proti

prachu a st¥ikajici vodé)
361,6 % 300,5 x 191,9 ram

Provozm' o °C Oi 40 °c

teplota

iButton, RFID, ¢tecka
Periferie otiskd, 2D skener, MSR
étecka, 10,1" druhy displej

Teplota s odvodem tepla
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